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Установка разделения пластинDEFIXX m• Подходит для работы с тонкими и хрупкими пластинами• Удобство управления• Компактный дизайн

http://www.eurointech.ru/tools/semi/splice/DEFIXX-m.phtml


Подходит для снятия полупроводниковых пластин, установленных на другие пластины, стекло, сапфир, керамику и т.д. Модели имеют вакуумную фиксацию пластин и подложек в держателях, обеспечивают плавное разделение с регулируемым нагревом и усилием.

Серия Osiris DEFIXX m - это настольные установки разделения полупроводниковых пластин и подложек диаметром до 300 мм после временного сращивания. Серия разработана для лабораторных применений.
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Опции и сопутствующее оборудование Установка монтажапластинУстановка нанесенияадгезива

МодельДиаметр пластинНагревОднородность нагреваТочность нагреваТребуемые подключенияГабариты (общие)
DEFIXX 15mДо 150 мм
Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц,10 А. Вакуум: -0,8 бар560 х 495 х 470 мм

Установка травлениякремнияи оксида кремния

DEFIXX 30mДо 300 мм
Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц,16 А. Вакуум: -0,8 бар, Сжатый воздух: 8 бар890 х 850 х 700 мм

0До 200 С0± 0,5 С0 0± 1 С при 100 С


